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摘要(译)

本发明涉及显示技术领域，具体涉及一种OLED封装结构、显示设备及封
装方法。该OLED封装结构包括基板、盖板以及设置于所述基板与盖板之
间的封装单元；所述基板上设有显示元器件，所述封装单元对所述显示
元器件的外围进行封装；所述封装单元的内部包括至少一层水汽敏感
层，所述水汽敏感层在遇水时出现变色。通过观察水汽敏感层的变色情
况，有效解决了OLED器件封装水汽侵入难以判断的问题。
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